PROGRAM

08.00-08.20 Registrace SBX02, nova slitina OM550 HRL1,
i ialh pro hnaci zarizenf
X z X 08.20-08.30  Predstaveni spolecnosti inovace material p
SPOLECNOST MARQX ’SRO VAS S’RVDECNE Radoslav Holicka (MAROX) 13.15-13.45 Predstaveni produktt a sluzeb, cistici FeSeni
ZVE NA 2. ROCNIK SEMINARE 08.30-09.15  Program na redukci bublin v spoji anez !(?Rae' (le'PT!ER)V AL
: Presneé cisténi, tisteni Sablon, udrzbove
Corné Hoppenbrouwers (ALPHA) Citent. slusby cistent
e . . y cisténi
Reflow pece, typy pdjecich past, profilovaci
MAROX SEMmﬂﬁ pasta, slitiny a chemickeé slozeni, povrchove 13.45-14.30 Redukce bublin pomoci Alpha Preforms
- upravy PCB, velikosti prasku, navrh Sablony, Daniele Perico (ALPHA)
IN 0vnTI“NI dalSi moznosti snizovani vyskytu bublin Redukce bublin pod spodnim zakon¢ovacim
- N . komponentem (BTC), predstaveni ALPHA
~ w p 09.15-10.00 Mat?lrlalylna cisténi PCB a sablor] AccupFlux BTC-(578 )_ Eéied predlisky
pouzivanych pri vyrobé elektroniky
n Es E N I Marko Navijalic (KYZEN) 14.30 - 14.45 Prestavka
PCB ¢isténi, co znamena “Zadné ¢isténi” (No Sl
Pnn EI.EKTB”TEGH“IK“ Clean), Cisténi “No Clean”, tvahy o ndvrhu =" >-30 ﬁ;'ﬂim :’abli?r;. ¢ (KYZEN
desky, energie cisticiho stroje, kontrola Pr?)ré it; tr:evb’gaé’icst(it éablo)n U, vjznam tistych
procesu, overent procesu Sablon, stirani spodni ¢asti pod Sablonou, IPA
10.00-10.15 Prestavka vyzvy, automaticke cisténi sablon
10.15-10.40 Overeni procesu a analyza poruch 15.30 - 16.00 SMD sablony Alpha
Martino Taddei (GESTLABS) Sama Szalay (ALPHA)
Laboratorni techniky, testy k ovéreni Stupriové Sablony: chemicke leptani vs.
procesu, technologie, produkty presneé frézovani, napinaci systém Alpha
10.40-11.10  IPC1601-A Zbytkova vlhkost v PCB - Kritické TensoRED, typ falie HR2 pro sablonu
problémy a zkuSenosti 16.00-16.30 Problémy a Feseni v elektronice
Guglielmo Martinelli (TECNOMETAL) Norbert Siili (ALPHA)
VSeobecna usmerneni, ucinky vlhkosti SMD vyroba, pajeni vlnou, selektivni pajent,
na PCB, baleni, zlepSovani bezpe¢nosti, rucni pajeni
skladovani a pouzivani PCB, suseni 16.30 - 17.00 Diskuze
1.10-11.35 Systém identifikace jako zékladni koncept 17.00 Ukonceni oo
pro sledovatelnost vyrobniho procesu : - seminare
Richard Tomik (BRADY) od 19.00 Vecere
Vysokokvalitni etikety pro kazdou aplikaci,
softwarova reseni workstation, hardwarova
o reseni jako primyslové aplikatory, tiskarny a Jste srde¢né vitani!
ﬁ 16_ kvetna 2019 ctecky 2d, datmatrix kadd Organizatofi seminare se tési na Vasi ticast.
” 11.35-12.25 Obéd
o HOtEI Rozalka / KOﬂgFESOV\/ salonek 12.25-13.15 Bezolovnaté nizkotavitelné slitiny Radoslav Holicka Ing. Roman Lacko
Pezinok, Slovensko Corné Hoppenbrouwers (ALPHA) marox/)z T o,
Slitina CVP520 5nBiAg, slitina OM535 Obchodné-technicky zéstupce  Technicky Feditel
Seminar je pro ucastniky zdarma. Seminar bude v anglickém jazyce bez tlumoceni. & Fihlas i ani inar
al p ha @ E: KKYZEN {’ﬂ\ ) 0 Sougastf l‘_-'.e?ninél’e e ob‘EIerstvenl’. obéd, rautova veEeEe a deglustyace vin. Pripadné a ::g;ﬁz%%g{;iﬂ%ku AHA;i;? gg:alallll(;semlnare
ASSEMBLY SOLUTIONS™ ™ Mhere Sloncoons ore Convrae: QG ubytovani si kazdy Gcastnik hradi sam. Cena 2-lGzkového pokoje je od 45-59€. do 23. dubna 2019 Rozalka 9

Objednani pokojti na Vase jméno zabezpecuje Marox s.r.o. V pripadé zruseni
rezervace si hradi pripadny STORNO poplatek tcastnik sam. Informace o STORNO
poplatcich najdete na: http://www.rozalka.sk/-ubytovanie

na e-mailovou adresu: 902 01 Pezinok, Slovensko
maria.kovacova@marox.sk www.rozalka.sk



